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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 MORBEGNO “SPINI VANONI”
Viale Ambrosetti, 32 - 23017 MORBEGNO (SO)
Tel. 0342/610121 - CF. 91015230146
e-mail: s0ic81700q@istruzione.it - soic81700q@ pec.istruzione.it

http://www.iclmorbegno.edu.it

Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita Investimento
3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation Classroom — Ambienti di apprendimento innovativi

CNP: M4(C113.2-2022-961-P-17060
CUP: F94D23000420006
CIG SIMOG lotto 3: 9997370AB4

CAPITOLATO TECNICO PER AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PREVIO CONFRONTO DI N. 3 PREVENTIVI

Tipologia Descrizione Q.ta

PCPER STUDENTE | pc Desktop compatto. 28
Sistema operativo Windows.

Processore desktop AMD Ryzen™ 7 5750GE con tecnologie PRO.
Unita disco fisso da 2,5".

SSD almeno 256 GB.

Wi-Fi 6 2x2 AX.

Bluetooth® 5.0.

90 W, 89%.

65 W, 89%.

Dimensioni: 18,29 x 3,65 x 17,9 cm.

Inclusi 28 monitor 23,6" e 28 tastiere.

Estensione assistenza 24 mesi.

Fornitura, installazione e configurazione
L'aggiudicatario dovra provvedere, con mezzi propri, materiali e personale- specnahzzato a consegnare
direttamente presso le sedi interessate tutti i materiali costituenti. Ia fornltura
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